KCx

Polish & Sealing
Foam Pad

Der extra weiche Finish-Schwamm zum sparsamen und gleichmaBigen Auftrag von Seite 1 von 1
Versiegelungsprodukten wie 1K-Nano oder Lack-Polish griin. Die geringe Héhe von 25mm

erzeugt niedrigere Torsionskréfte, ein sehr gutes Handling und héchste Stabilitat. Die

optimierte Retikulierung (Offenzelligkeit) und Zellzahl tragt zu sehr guten Hygienefaktoren

bei. Die Fraskante sorgt fir mehr Flexibilitdt des Pads um sich Konturen besser

anzupassen. Das farbliche Vlies, passend zur Politur, sorgt fir Prozesssicherheit.

Gebinde

Gebinde Art.-Nr
5x @ 45 x 25 mm 9998336
@126 x 25 mm 9998337
@150 x 25 mm 9998338
Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prifen Sie bitte, ob das Produkt flr
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03-986 70 - 0 www.koch-chemie.com


http://www.tcpdf.org

